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    Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe
    Zeichnung 114406 oder 164062 Nr.1

0,05 Durchmesser des 

Gehäuse / housing:                                   PBTP grau 30% GF / PBTP gray 30 %GF
Kontakte / contacts:                                   Phosphor Bronze / phosphor bronce

Oberflächenbeschichtung / plating:  
Kontaktbereich / mating area:                   2-3 µm Ni 1,2 µm Au 
Anschlussbereich / termination:               2-3 µm Ni 1 µm Sn matt   
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